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一. 任务来源及计划要求

GB/T5238-1995《锗单晶》和《锗单晶片》原来是锗系列产品标准中两个独立的分标准。为了贯彻落实国家标准化管理委员会全面开展清理标准工作的通知精神，2004-2005年半导体材料标准化技术委员会对64项半导体材料国家标准、24项行业标准和23项国家标准计划项目进行了清理、评价,于2006年根据国家标准化管理委员会批准的半导体材料国家标准清理评价结果,下发了中色标所字[2006]第6号文件,委托南京锗厂有限责任公司负责整合修订《锗单晶》和《锗单晶片》国家标准。任务下达后, 公司领导非常重视，并成立了标准起草小组，立即投入了工作。

二. 编制过程

根据中色标所字[2006]第6号文件要求,我们对原来的《锗单晶》和《锗单晶片》标准进行了整合、整理,编写了《锗单晶和锗单晶片》初稿,在2006年7月湖北宜昌召开的有色金属材料标准落实任务会上，与会代表就《锗单晶和锗单晶片》初稿提出了宝贵意见：
1.要求此标准不要将红外锗包括进去，我们采纳了该意见。

2.要求规定ρ<0.8Ω·cm范围的锗单晶的寿命值,我们经过讨论,认为:现在还未碰到这样的用户,如有,可以在本3.4其他中解决。

2006年10月，我们将修改的初稿作为征求意见稿，以传真或电邮的方式发给国内外的有关用户和研究所，要求提出修订意见，共发稿5件，回复2件，均未提出修改意见。现将标准征求意见稿，提交审定会审定。

三. 主要技术内容的说明

1 .关于标准的“技术要素”

原标准设立了产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等八条。修订后的标准，根据GB／T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分标准的结构和编写规则》和《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的要求，技术要素设立了产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）内容等九条，其中新增加了订货单（或合同），使标准的结构更加完整和严密。

2 . 关于等级等的说明

2.1原《锗单晶》标准中根据电阻率允许偏差，将其分成了A、B、C三个等级，因为它根本没有实际意义，现将它取消。

2.2原《锗单晶片》标准中有大圆片及小圆片，现在没有客户需要，因此将其删除。

3.关于标准文件中规定的其他条款

除上述变更的技术要素外，标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）均参照GB／T1.1-2000《标准化工作导则》和《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》作了一些变动。

4.关于标准文件中规定的其他条款

除上述变更的技术要素外，标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）均参照GB／T1.1-2000《标准化工作导则》和《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》作了一些变动。

5. 修订依据

5.1中色标所字[2006]第6号文件。

5.2生产企业及用户对《锗单晶和锗单晶片》国标的修订意见。

四. 其他要说明的事项

锗单晶和锗单晶片是重要的半导体材料，已有较长的研制和生产历史。产品主要供制作半导体器件、激光和外延衬底等。1985年，国家标准局发布了GB5238－85《锗单晶》标准，1995年，对GB5238－85《锗单晶》标准进行了修订，并发布了GB/T 5238-1995《锗单晶》和GB/T15713-1995《锗单晶片》国家标准，对产品的规范生产和满足市场起到了很大的推动和保证作用。

标准是产品生产和进入市场的基本技术依据，对于促进生产水平的提高和市场的竞争力，特别是在我国正式进入WTO后有重要的作用。现提出《锗单晶和锗单晶片》征求意见稿,请求审定。

由于自身能力和水平，在征求意见稿中难免疏漏和差错，恳请给予纠正和完善，以期共同努力完成此标准的修订编制任务。
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